
主な機能と利点

1。非常に速い硬化: UVライトでわずかに乾燥および硬化します 2秒。

2。高温耐性: までの温度に耐えます 550℃。

3.優れた断熱性: はんだ付け後も強力な絶縁保護を提供します。

4.安全な結合: コンポーネントを効果的に固定し、外れを防止します (ワイヤの飛び散り、はんだパッドなど)。

5.正確な適用: 1mm のシリンジチップにより正確な塗布が可能になり、無駄を最小限に抑えます。

6.長期的なパフォーマンス: 優れた断熱性は、硬化後も強度と耐久性を維持します。

7.深部硬化能力: 影のある場所や光の露出が最小限の場所でも硬化します。

使用目的と用途

このオイルは、電子部品、特に PCB (コンピュータや携帯電話など) の修理と保護のために設計されています。一般的なアプリケーションには次のものがあります。

1.マザーボードのネジポストの固定

2.携帯電話のテールプラグの固定

3.ジャンパー/フライングワイヤーの固定

4.回路基板のソルダーレジスト層の剥がれや損傷の修復。

5.PCB ボード、CPU ピン、および HDD BGA 接続上のはんだ付けポイントを絶縁および保護します。

比較主張 (対一般市場製品)

この製品は、一般的に入手可能な UV 硬化オイルよりも優れていると位置づけており、次のような効果があると主張されています。

1.乾燥時間が遅くなります (3 秒)。

2.硬化後に傷が付くと粉状になる可能性があります。

3.硬化時間が不安定。
















